
MCPU-X26PRO
DISIPADOR CPU 

ESPECIFICACIONES

UDS/CAJA     8

EMPAQUETADO   196x160x180mm

LOGÍSTICA

Disipador de CPU MCPU-X26PRO con 
estructura Dual-Tower, equipado con 6 

heatpipes HCT de última generación y una 
capacidad de disipación de hasta 350W 
TDP. Incorpora 2 ventiladores profesion-
ales de 120 mm con rodamientos FDB y 

núcleo de cobre, diseñados para ofrecer un 
flujo de aire constante, alta eficiencia 

térmica y funcionamiento estable incluso 
bajo cargas elevadas.

Sistema de refrigeración optimizado para 
un equilibrio preciso entre rendimiento y 
silencio. Incluye cable reductor de ruido 

para minimizar el nivel sonoro sin 
comprometer la capacidad de 

refrigeración. Compatibilidad multisocket 
con plataformas Intel LGA y AMD, ideal 

para configuraciones gaming avanzadas y 
estaciones de trabajo profesionales.
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Dimensiones

Altura

350W    

120mm x2

DC 12V    

0.5A    

9-26dBA    

800-2300 ± 10% RPM   

60.000 horas    

6    

Aluminio    

PWM 4 pines + adaptador de ventilador con 
reducción de ruido

INTEL LGA 1851/1700/1200/1156/1155/1151/ 
1150/1366 y AMD AM5/AM4 

122 x 122 x 158 mm / 904g

158mm

MCPUX26PRO EAN    8435693113492 

MCPUX26PROW EAN    8435693113515 


